附件3
考察报告（模版）
(不超过1000字）
一、人才及企业基本情况
举例说明：
XX公司是国内领先的……， 致力于大数据、云计算、人工智能和信创计算的研究与创新。 公司依托“平台+应用（业务）+AI”的核心竞争力……， 业务遍及全国XX余省份地区，
服务超XX家政府机关。
**人才XX为XX公司技术总监，XX研究中心主任。长期从事计算机软件应用计划研发和管理，具有丰富的政务信息化系统研发经验。近年来参与编制XX项国家级和多个省级标准规范，其中关于XX标准已经面向全国发布。

一、人才及企业基本情况
长沙八思量信息技术有限公司成立于2007年，是专业从事激光控制系统及解决方案的国家高新技术企业，2024年备案为湖南省新型研发机构。公司致力于激光打标、焊接、切割、清洗及精密加工等领域的软硬件产品研发与系统集成，业务遍及全国，服务客户包括宁德新能源,蓝思科技,三一重工等知名企业。
公司依托“软件+硬件+应用”的核心竞争力，拥有近130人团队，研发人员占比65%，其中985高校毕业及技术爱好者占比60%，核心技术团队持股，研发实力在国内同行业居前三。公司拥有38项软著、18项专利，自主研发的飞行打标速度达世界领先水平，高速飞行打标算法使流水线设备效率提升60%。
陈越为长沙八思量信息技术有限公司的总工,为长期从事激光控制系统研发,拥有丰富的工业自动化领域技术研发经验.
二、主要业绩
人才关于符合优先申报条件的情况说明。
注：1、可符合多项优先推荐条件。
2、 注明好数据，与佐证材料相符。
二、主要业绩
主要业绩和成果
本人深耕智能激光加工与工业机器人控制技术领域，聚焦新兴产业关键技术攻关与产业化落地，取得以下核心成果。
一、填补省内产业空白（发明专利）
① 激光标记方法、激光标记机及存储介质（ZL 2017 1 0903378.6，第一发明人）
原创性突破飞行打标速度瓶颈：瓶盖二维码打标达2000个/分钟（行业1300个），管材打标达20米/分钟（行业9米），效率分别提升54%和120%以上。技术已成功应用于大族激光、海目星激光等行业大厂，填补了省内高端激光飞行打标技术领域的产业空白。
② 一种带视觉集成的多台机器人控制方法（ZL 2019 1 0527767.2，主要发明人）
解决多机器人协同作业中的视觉引导与同步控制难题。
二、承担省级以上重点攻关课题（总架构师）
① 湖南省重点领域关键软件技术攻关项目——基于激光增材制造的多模态融合智能控制系统
重点攻关多模态传感数据融合、激光增材制造过程实时监测与自适应控制等核心技术，目标构建自主可控的智能控制软件平台，提升增材制造过程的精度与稳定性。
② 湖南省科技创新计划项目——多振镜激光蚀刻除电路板油墨阻焊控制技术研究
1. 2025年 设计了稳定耐久性测试方案，使公司的产品测试可以量化，自动化。
2. 2025年 为公司设计了大幅面方案，使公司的产品可以扩展到轴平台。
3. 2025年 设计了高速旋转打标方案，达到业内一流水平。
4. 2024年 设计了硬件多点校正方案，彻底解决了遗留多年的实时校正精度不够的问题。达到业内一流水平。
5. 2024年 为公司建立了知识库和项目资料归档方案。
6. 2024年 为公司引入PID算法，实现了功率闭环。
7. 2023年 为公司引入了EtherCAT总线控制系统方案。
8. 2017年 为公司研发了高速飞行打标控制卡，其中位图二维码工艺，世界领先，比同行快30%，并且质量更好。



附件5：
考察对象需提前准备的说明
1. 看现场，查看研发实验室、生产车间、办公场所及产业化项目落地情况；
1. 飞行打标的典型应用演示
2. 大幅面加工演示
3. EtherCAT振镜卡典型应用演示
4. 消费级样机展示(可选) 合影,现场打.
2. 核原件，逐一核对申报材料原件（身份证明、学历职称、劳动合同、社保缴纳、专利证书、技术合同、销售发票等）；

3.座谈交流：与申报人面谈了解技术思路、创业规划及攻关进展；与企业人力资源、财务、技术负责人访谈，核实人才实际作用发挥情况等。
技术思路:
1. 通过EtherCAT技术融入PLC生态.
(1) 多轴实时插补
(2) 位置同步输出PSO
(3) 同步控制ns级
2. 通过工业辅助给消费级客户提供应用解决方案.
(1) 标准控制模组
(2) 素材分享社区
3. 通过MCU+FPGA统一公司产品线的底层技术,实现分层,模块化开发.将行业经验整合到核心板中,对外提供标准组件和标准开发接口,从而衔接AI技术.
(1) 核心板	
(2) SOC方向发展
4. 通过垂直整合,掌握数字振镜,激光器等核心部件的关键技术,不断提高技术壁垒	
(1) 行业典型应用,整合解决方案
9. 2025年 设计了稳定耐久性测试方案，使公司的产品测试可以量化，自动化。
10. 2025年 为公司设计了大幅面方案，使公司的产品可以扩展到轴平台。
11. 2025年 设计了高速旋转打标方案，达到业内一流水平。
12. 2024年 设计了硬件多点校正方案，彻底解决了遗留多年的实时校正精度不够的问题。达到业内一流水平。
13. 2024年 为公司建立了知识库和项目资料归档方案。
14. 2024年 为公司引入PID算法，实现了功率闭环。
15. 2023年 为公司引入了EtherCAT总线控制系统方案。
16. 2017年 为公司研发了高速飞行打标控制卡，其中位图二维码工艺，世界领先，比同行快30%，并且质量更好。
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